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太龙电子股份有限公司

关于 2025 年度为子公司提供担保的进展公告

一、担保情况概述

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五

届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开

2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，其中，

同意公司为全资子公司博思达科技（香港）有限公司（以下简称“博思达”）提

供不超过 14,000 万美元的担保额度，对全资子公司全芯科微电子科技（深圳）

有限公司（以下简称“全芯科微”）提供不超过 10,000 万元的担保额度。具体

内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

二、担保进展情况

公司近日与国泰世华商业银行股份有限公司香港分行（以下简称“国泰世华

香港分行”）签署了更新的《Facility Letter》，约定公司为博思达与国泰世华香

港分行已签署的《担保契约》《一般融资授信协议》所形成的债务提供连带责任

保证担保，保证最高本金余额为 4,000 万美元。

公司近日与国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“国泰世华

深圳分行”）签署了《最高额保证担保合同》（编号：深 2025 高保字第 0044

号），约定公司为全芯科微与国泰世华深圳分行签订的《融资协议一般条件和条

款》《流动资金贷款协议》（编号：深 2025 流贷字第 0044B 号）所形成的债务

提供连带责任保证担保，保证最高债权额为人民币 1,000 万元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



以上担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为全资子公司

博思达、全芯科微提供担保的范围内，无需再次提交公司董事会审议。

三、被担保人的基本情况

（一）博思达科技（香港）有限公司

1、被担保人基本情况

被担保人英文名称 Upstar Technology （HK） Limited

被担保人中文名称 博思达科技（香港）有限公司

注册日期 2010年3月18日

注册号码 1432284

注册地址 香港金钟金钟道89号力保中心1座10楼1003室

主营业务 电子贸易

与上市公司存在的

关联关系
为上市公司的全资境外子公司

2、被担保人最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目
2024 年 12 月 31 日

（经审计）

2025 年 6 月 30 日

（未经审计）

资产总额 90,099.51 99，705.13

负债总额 31,063.40 37,948.18

应收账款 14,450.40 22,142.10

净资产 59,036.11 61,756.95

项目
2024 年年度

（经审计）

2025 年 1 月-6 月

（未经审计）

营业收入 206,913.04 10,2185.16

营业利润 8,557.46 3,514.17

净利润 7,435.49 2,926.58

（二）全芯科微电子科技（深圳）有限公司

1、被担保人基本情况

公司名称 全芯科微电子科技（深圳）有限公司

企业类型 有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码 91440300MA5ET1WF66

法定代表人 苏芳

注册资本 1000万人民币



成立日期 2017年10月19日

住所
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A

座2105

办公地址 深圳南山打石一路深圳国际创新谷6栋2105室

经营范围

电子产品、通讯产品、软件的技术开发、技术转让、技术咨询、

技术服务、批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、

进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理

规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。

与上市公司存在的关

联关系
为上市公司的全资子公司

2、最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

项目
2024 年 12 月 31 日

（经审计）

2025 年 6 月 30 日

（未审计）

资产总额 8,047.47 11,896.21

负债总额 5,916.04 9,623.73

应收账款 3,982.11 8,386.36

净资产 2,131.43 2,272.48

项目
2024 年 1 月-12 月

（经审计）

2025 年 1 月-6 月

（未审计）

营业收入 11,201.05 10,841.41

营业利润 315.72 139.22

净利润 238.80 117.97

经核查，全芯科微电子科技（深圳）有限公司不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

（一）太龙股份与国泰世华香港分行签署合同的主要内容：

1、债权人（也称“权利人”）：国泰世华商业银行股份有限公司香港分行

2、保证人：太龙电子股份有限公司

3、债务人（也称 “借款人”）：博思达科技（香港）有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、被担保最高债权额：

（1）最高本金余额：4,000 万美元

（2）保证人提供担保的范围：



担保人须偿还借款人欠国泰世华银行的（不论现在或将来、实际或或有、不

论以债务人或担保人身份、不论单独或与任何其他人共同及各别的）全部款项连

同全部累算利息及国泰世华银行香港分行因本担保契据而招致的成本、费用及开

支，最高担保金额不超过 4,000 万美元。

6、保证期间：

本担保契据作为持续性担保，对担保人具约束力，不会因发生任一项特定事

件，而被解除或以任何方式受到影响。本担保契据是有效、有约束力及可执行的，

就算发生任何贷款人名称、组成的改变或贷款人与任何其他银行或企业的合伙或

融入。在不损害上诉的一般适用性的原则下，本担保契据可于贷款人实际收到由

以下人士提出的终止本担保契据的书面通知后三（3）个月通知期届满当日被终

止：

（1）如果担保人只由一方构成，（按具体情况而定）该方或该方的清盘人、

接管人、法定遗产代理人或法律代表；

（2）如果担保人由多于一方构成，共同受到特定事件影响的各方全体，或

按具体情况而定其清盘人、接管人、法定遗产代理人或法律代表，连同没有受特

定事件影响的作为担保人的各方（如有）。

（二）太龙股份与国泰世华深圳分行签订保证合同的主要内容：

1、债权人：国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行

2、保证人：太龙电子股份有限公司

3、债务人：全芯科微电子科技（深圳）有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、被担保最高债权额：

（1）最高本金余额：1,000 万元

（2）保证人提供担保的范围：

主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向国

泰世华深圳分行支付的其他款项（包括但不限于国泰世华深圳分行垫付的有关手

续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、实现债

权的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、执行费、评估拍卖费等），其它

所有应付费用。



6、保证期间：最高额保证的债权确定之日为债权发生期间届满之日或依据

适用法律或合同使主债权数额能够确定的其他日期，以两者较早的时间为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 8 月 28 日，公司及其控股子公司实际担保余额为人民币

18,004.36 万元或等值外币（含本次担保），占公司 2024 年度经审计净资产的

比例为 14.45%。

除此之外，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，

且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、《Facility Letter》；

2、《最高额保证担保合同》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日
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